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梅沢無線電機株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

当社は2020年3月30日開催の取締役会において、梅沢無線電機株式会社の発行済株式100％を取得し、

子会社化することを決議致しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１． 株式取得の理由 

梅沢無線電機株式会社は、東京、北海道、仙台を中心に事業を展開し、基板受託開発やオリジナル

ブランド基板の開発に強みを持つ技術商社です。 

当社とは、特に半導体・デバイス事業において、基板受託開発をはじめとした共通の強みを持つ   

ことに加え、当社と営業エリア、販売先の重複が少ないことから、同社を連結子会社とすることで   

高いシナジー効果を得られるものと判断いたしました。 

 

２． 株式取得の内容 

梅沢無線電機株式会社の大株主が保有する同社株式計 19,835 株(発行済株式 100%)を当社が     

譲り受けます。 

 

３． 両社の概要について 

商号 株式会社たけびし 梅沢無線電機株式会社 

本社所在地 京都市右京区西京極豆田町 29 東京都千代田区鍛冶町 2-5-7 

代表者 代表取締役社長 小倉勇 代表取締役社長 梅澤英行 

主な事業内容 産業機器ｼｽﾃﾑ、半導体ﾃﾞﾊﾞｲｽ、社会ｲﾝ

ﾌﾗ(冷熱住設機器､ﾋﾞﾙ設備､重電､電子

医療)、情報通信(情報ｼｽﾃﾑ､携帯電話)

の販売とｿﾌﾄ開発 

基板の受託開発 

自社開発制御基板の販売 

半導体・電子部品の卸・小売り 

資本金 25 億 54 百万円 56 百万円 

創業 1926 年 1947 年 

上場市場 東証 第一部 非上場 

年商 833.8 億円(2019 年 3 月期) 19.6 億円(2019 年 9 月期) 

営業拠点数 国内 7 支店、1 営業所 

 関係会社 3 社 

海外 5 拠点 

 

国内 3 拠点（東京、札幌、仙台） 

大株主構成 三菱電機株式会社    15.9% 

株式会社立花エレテック  7.2% 

株式会社サンセイテクノス 5.2% 

 

梅澤 英行  70.7% 他個人株主 

 

 

４． 日程 

2020 年 3 月 30 日 当社取締役会決議、契約締結 

2020 年 4 月 1 日 株式譲渡（予定） 

 

５． 今後の見通し 

本株式の取得が当社業績に与える影響は軽微です。 

以 上 


